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Spar Dash Chippings

in Spar Dash Receiver min bzw. org
Armierungsschicht mit Glasfasergewebe
(Spar Dash Receiver min bzw. org)

WDVS-Dammstoff (EPS, EEPS, Miwo zh)
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alsecco Details sind allgemeine planerische Vorschldge. Sie stellen schematisch die Ausfiihrung dar. lhnen zugrunde liegen die entsprechenden Produktdatenblétter sowie Systemzulassungen. Die Méglichkeit der Detailanwendung
sowie deren Vollstandigkeit sind in speziellen Anwendungsfall vom Planer/AN eigenverantwortlich zu priifen. Die gewahlte Darstellungsform sowie druck- und iibermittlungstechnische Einfliisse kénnen geringe Abweichungen der

MaRstablichkeit beinhalten.

SEET\WDVS mit Putz, besplittet

Plannummer:

110-0110

Malistab:

Pl Schnitt vertikal / horizontal

ca.1:25

alsecco GmbH
Kupferstr.50

D-36208 Wildeck

Telefon 036922 / 88-0
Telefax 036922 /88 - 330
www.alsecco.de

Aktualisierung:
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